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Abstract (en)
The device has several nozzles for spraying the surface of belt with fluid, and a control unit for temporary supply of each nozzle with the fluid. Each
nozzle is supplied with fluid in the direction of longitudinal axis of nozzle tube extending in or on the nozzle pipe arranged channel arranged at one
end of inlet opening for fluid and at other end of nozzles. A control slot for controlling intermittent supply of fluid to each nozzle is extended in the
circumferential direction over partial circumference and in the longitudinal direction over partial length of nozzle pipe.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bedüsen (1) der Oberfläche eines Bandes einer Bandbearbeitungsanlage mittels eines Fluidstrahls
umfassend ein um eine Längsachse (4) drehbares Düsenrohr (2), mehrere Düsen (3) zum Bedüsen der Oberfläche des Bandes mit dem Fluid sowie
Steuerungsmittel zur zeitweiligen Versorgung jeder Düse (3) mit dem Fluid. Um die Leckverluste und die Kräfte auf das Düsenrohr und damit dessen
Lagerung zu reduzieren, wird vorgeschlagen, dass jede Düse über einen zumindest teilweise in Richtung der Längsachse (4) des Düsenrohres (2)
verlaufenden, im oder am Düsenrohr (2) angeordneten Kanal (5) mit Fluid versorgt wird, an dessen einem Ende eine Eintrittsöffnung (6) für das
Fluid und an dessen anderem Ende mindestens eine der Düsen (3) angeordnet ist, wobei die zeitweilige Versorgung jeder Düse (3) mit dem Fluid
mindestens ein Steuerschlitz (7) steuert, der sich in Umfangsrichtung über einen Teilumfang (2e) und in Längsrichtung über eine Teillänge (2d) des
Düsenrohres (2) erstreckt.
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